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摘要(译)

公开了一种温度传感器及其制造方法。 温度传感器包括： 传感器单元，
其包括有机发光层，该有机发光层包括延迟的荧光材料； 位于传感器单
元下方的温度传递单元，用于将外部温度传递给传感器单元； 位于传感
器单元上​​的第一电极； 第二电极位于传感器单元下方，与温度传递单元
间隔开； 光强度测量单元，其位于第二电极下方，并测量从有机发光层
发射的光的强度。 温度传感器可以通过利用延迟的荧光利用光强度的变
化来测量温度，从而提供改善的灵敏度。
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